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Abstract (en)
Pickling is carried out by spraying pickling fluid (B) in a booth (1), in batch operation, with no nitric acid in the tank (2). Tank and booth are vented

together, gases liberated in the booth being returned to the tank. Following pickling, rinse water (C) from a tank (3) is sprayed over the objects in the
booth, with gas exchange between booth and tank. Residual gases from rinsing are partly recycled to the rinse water tank, without releasing effluent

gases to the surroundings. An independent claim is included for the corresponding plant.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beizen von Gegenstanden aus Stahl, insbesondere Edelstahl, im Chargenbetrieb mit einem keine
Salpetersaure enthaltenden Beizmittel, das aus einem Beizmitteltank auf die in einer Beizkabine vorgehaltenen Gegensténde aufgespriiht wird,
wobei beim Aufspriihen des Beizmittels ein Gasausgleich zwischen Beizkabine und Beizmitteltank durchgefihrt wird, womit in der Beizkabine
entstehende Gase teilweise zum Beizmitteltank zurlickgefiihrt werden, und nach dem Beizen aus einem Spulwassertank Spllwasser auf die in
der Beizkabine vorgehaltenen Gegensténde aufgespriiht und ein Gasausgleich zwischen Beizkabine und Spllwassertank durchgefuhrt wird,
womit die beim Spiilen entstehenden Restgase teilweise zum Spulwassertank zurtickgefiihrt werden, ohne dass dabei Abluft an die Umgebung
abgegeben wird. Ferner betrifft die Erfindung eine Anlage zum Beizen von Gegenstanden aus Stahl, insbesondere Edelstahl, im Chargenbetrieb
mit einem Beizmitteltank (2), einer Beizkabine (1) mit einer Disenanordnung (11), einer Beizmittelzufthrleitung (21) vom Beizmitteltank (2)
zur Disenanordnung (11) in der Beizkabine (1) und einem Spulwassertank (3), der an die Diisenanordnung (11) der Beizkabine (1) Gber eine
Splilwasserzufihrleitung (31) angeschlossen ist, insbesondere zur Durchfiihrung des erfindungsgeméanen Verfahrens, wobei die Beizkabine (1),

der Beizmitteltank (2) sowie der Spllwassertank (3) nach auBBen abgedichtet sind und zwischen dem Beizmitteltank (2) und der Beizkabine (1) eine

erste Gaspendelleitung (23) und zwischen dem Spllwassertank (3) und der Beizkabine (1) eine zweite Gaspendelleitung (33) vorgesehen sind,
wobei das in sich geschlossene System keine Abluftabfiihrung hat. <IMAGE>
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